BGA/SMT Reparatursystem
2300 W

Item No: TO053370599

KEY FEATURES

BGA / SMT Reparatursystem

Far die Bauteilplatzierung mit kameraunterstutztem Positioniersystem



TECHNISCHE DATEN

Breite

Hohe

Lange

Abmessungen L x B x H
Luftverbrauch

Druckluftanschluss
Druckluftanschlusszubehdr
Druckluftversorgung kPa/bar
ESD-sicher

Leistung

Energieverbrauch

Platzbedarf (L x B x H)
Temperaturgenauigkeit der Oberheizung
Temperaturbereich der Unterhitze
Temperaturbereich der Oberheizung
Thermoelement Anschuss

upPC

580.0 mm

680.0 mm

692.0 mm

692.0 x 580.0 x 680.0mm
60 - 100 I/min

6.0mm

Oil free, dry compressed air
400 - 600 KPA / 4 - 6 bar

Ja

2300 W

2300 W

1099.8 x 650.2 x 680.7mm
+ 10°C

50 - 400 °C

50 - 400 °C

Type-K

4003019418275



